Technickeé specifikace

Mobilni tenky klient HP Elite

mt645 G7

Vyijime&na produktivita a vykon v cloudu.

Zvyste svoji produktivitu a vykon v hybridnim pracovnim prostredi diky rychlému

a efektivnimu procesoru AMD Ryzen™1 a prémiovym funkcim pro pripojeni

a zabezpedceni tohoto tenkého klienta. Tento odolny mobilni tenky klient v ndpaditém
provedeni ispésné odolava opotiebeni a ispésné prosel testy MIL-STD5 - dokonalda

investice do technologi.

Pripraveno na préci
v hybridnim cloudu

Pracuite efektivné v kanceldri ¢i na
dalku diky pokrocilym moznostem
prace v siti a Spickovym funkcim.
Dosdahnéte dlouhodobé produktivity
a efektivné se vyporddeijte s velkou
pracovni zatézi diky procesoru AMD
Ryzen™ fady 50002 a pokrogilymi
moznostmi pripojeni.

Vicevrstvé funkce
zabezpedeni

Budte vzdy klidni diky prémiovym
funkcim, které pomahaiji chranit celé
vase zafizeni od systému BIOS? az
po vas prohlize¢. Navrzeno pro
hybridni prostredi s hardwarovymi
&ifrovacimi klici firmwaru TPM 2.0%

a dalsimi v§estrannymi moznostmi
zabezpeceni.

Elegantni design.
Vyrobeno s dlirazem na
odolnost

Odolné a estetické provedeni vam
dovoli nosit tohoto ndpadného
mobilniho tenkého klienta

s neochvéjnou divérou. Robustni
Sasi prodélalo testy MIL-STD a vydrzi
kazdodenni pouzivani.® Vse udrzite
Cisté za pouziti béznych Cisticich
ubrouskUl pro domacnosti.®

*Obrazek produktu se mlize od skute¢ného produktu lisit
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Funkce

Rychlé nasazeni zarizeni, zjednodusena sprava
Usnadnéte IT spravedm vzddlené nasazeni, aktualizaci a sprévu tisict mobilnich tenkych klientd HP odkudkoli? pomoci jedné konzole a softwaru
HP Device Manager, ktery se doddva s tenkymi klienty HP bez dalich poplatkd.

Neuvéritelné rychlé SSD dlozisté
Stabilni PCle x4 NVMe SSD disky s kapacitou az 256 GB’ byly navrzeny pro optimaini vykon a podporuii skutecné responzivni zavadéni systému.

Tato nejnovéjsi technologie v oblasti Glozisté dokdZe rychle nacist vas operacni systém i aplikace, takze se mlzete Iépe zaméFit na produktivitu.

Zustaiite ve spojeni odkudkoliv

Tento mobilni tenky klient HP Elite mt645 ve verzi s kabelovym Gi bezdratovym pripojenim nabizi rdizné moznosti pfipojeni na miru vasemu
pracovnimu stylu a prostoru. VyuZijte standardni port RJ-45 a rozhrani Bluetooth 5.2 a vyberte si volitelné rozsifeni o Wi-Fi 68 a 4G LTE® - nejsou
potfeba zadné hardwarové klice.

Stabilni, zabezpedeny a intuitivni operaéni systém pro tenkeé klienty

VyuZivejte zabezpedené a jednoduché uzivatelské rozhrani pro IT pracovniky i koncové uZivatele. Operaéni systém HP ThinPro 8.0'° zaloZeny na
Linuxu se vyznacuje modernim vicelroviiovym zabezpecenim a jednoduchym uzivatelskym rozhranim, podporuje vzdalenou spravu zarizeni

a fadu ndstrojll pro cloud computing a efektivnéjsi spoluprdci.

Samoopravny systém BIOS
Utoky na firmware mohou zcela ochromit zafizeni. Chrante pocita¢ pomoci ndstroje HP Sure Start Gen?®s technologii detekce naruSeni pri béhu,
tedy systému BIOS s funkci samoopraveni, ktery se automaticky obnovi po Gtocich nebo poskozeni.

Prémiové a lehké provedeni
Noseni bez obav. Zafizeni bylo vyrobeno s dlirazem na odolnost a lehkost v elegantnim provedeni, takZze svého mobilniho tenkého klienta snadno
prenesete kamkoli, kam vas zavedou pracovni povinnosti.

Vybér baterii
ZUstarite produktivni po cely den diky dlouhé vydrzi baterie. Diky nabidce ze dvou modell si mizZete vybrat nejvhodnéjsi baterii pro vase firemni
potreby.

Zamezte vizu@inim Gtokim

Snadno zablokuijte obraz na displeji pred nezadoucimi pohledy diky volitelnému filtru HP Sure View Reflec
neditelnd pri pohledu ze strany a obsahuie i filtr tlumeni modrého svétla branici Gnavé oc¢i.

t" ktery zajisti, Ze je obrazovka

Uzky rém nabizi jests vétsi obrazovku
Zapoite snadno ostatni a sdilejte obsah obrazovky diky 180stupiiovému plochému pantu a velké obrazovce s 88% pomérem obrazovky k télu.1?

Bezkonkuren&ni kombinace vykonu
VyuZijte naplno svého mobilniho tenkého klienta diky vykonnému a spolehlivému procesoru AMD Ryzen™ fady 5000' a aZ 16 GB paméti DDR4.
Tato fantastickd kombinace nabizi podporu vice displejl a efektivniho multitaskingu pro jesté vétsi produktivitu.

Ochrana pred fyzickou manipulaci

Volitelny HP Tamper Lock vyZaduje heslo spravce k odemknuti zafizeni pokazdé, kdyz snimace narusSeni umisténé na spodnim krytu mobilniho
tenkého klienta a internim Glozisti zaznamenaiji neopravnéné vniknuti."®

Ctecka &ipovych karet HP

Dosdhnéte je5té lepsiho zabezpedeni diky EteGee karet HP Smart Card. Staéi viozit Gipovou kartu a zadat uZivatelské jméno a heslo, které vas
bude chranit pred Gtoky zamérujicimi se na slabé heslo.
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Windows 10 loT Enterprise pro tenké klienty

HP ThinPro'
Dostupné operadni systémy HP Smart Zero Core'
FreeDOS
IGEL OS
Rada procesorti? Procesor AMD Ryzen™
Prohlize¢ Mozilla Firefox; Mozilla Firefox (modely s HP ThinPro); Microsoft Edge; Microsoft Edge (modely se systémem Windows)
AMD Ryzen™ 5 5625U s grafikou AMD Radeon™ (zékladni takt 2,3 GHz, max. zvySeny takt 4,3 GHz, 16 MB mezipaméti L3, 6 jader,
Dostupné procesoryzs"' 12 vidken) AMD Ryzen™ 3 5425U s grafikou AMD Radeon™ (zakladni takt 2,7 GHz, max. zvySeny takt 4,1 GHz, 8 MB mezipaméti L3,
4 iadra, 8 viaken)
Cipovd sada SoC
Maximéiini bamat 16GB pamét DDR4-3200 SDRAM; (Pfenosovd rychlost az 3 200 MT/s.); 23037
p Oba sloty jsou pristupné/rozsititelné pouze pracovniky IT nebo kvalifikované techniky. Podporuje dvoukandlovou pamét.
Pamétové sloty 2 sloty SODIMM
Interni pamét 128 GB max. 256 GB PCle® NVMe™ Value M.2 SSD8

Velikost displeje (Ghlopficka,
metrické jednotky)

356cm(14")

35,6cm (14") displej IPS s rozlisenim FHD (1920 x 1080), tenkym radmeckem, antireflexni Gpravou, 250 nity a 45% NTSC; 35,6cm (14”)
dotykovy displej IPS s rozlisenim FHD (1 920 x 1 080), antireflexni Gpravou, 250 nity a 45% NTSC; 35,6cm (14") displej IPS s rozliSenim

Displej FHD (1920 x 1080), tenkym rémeckem, antireflexni Gpravou, 1000 nity, 100% sRGB a integrovanym filtrem ochrany soukromi HP Sure
View; 35,6cm (14") displej IPS s rozlisenim FHD (1920 x 1080), tenkym rame&kem, antireflexni Gpravou, 400 nity a 100% sRGB 1718.19.20,
21
P Integrovéno: Grafika AMD Radeon™'*
Dostupnd grafika (Podpora dekédovani HD, rozhrani DX12 a HDMI 21b.)
Audio Dva stereofonni reproduktory, sestava dvou mikrofond
Bezdratova karta Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 802.11a/b/g/n/ax (2x2) a Bluetooth® 5.3; Bezdratova karta Qualcomm® Wi-Fi 6E
Bezdratové technologie WCN6856 (2x2) a Bluetooth® 5.378910
NFC Mirage WNC XRAV-
1x napdjeni AC; 1x HDMI 2.0; 1x konektor pro sluchdatka/mikrofon; 1x RJ-45; 1x SuperSpeed USB Type-C® s prenosovou rychlosti signalu
10 Gb/s (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4); 3x SuperSpeed USB Type-A s pfenosovou rychlosti signdlu 5 Gb/s (nabijeci)'?;
Porty a konektory P [
(Kabel HDMI se proddva samostatné.);
Volitelné porty: 1x externi slot Nano SIM pro WWAN; 1x &tecka Sipovych karet (volitelng)'336
Vstupni zafizeni KlGvesnice HP Premium - volitelnd kldvesnice s podsvicenim, odolnd visi politi®; Clickpad s podporou vicedotykovych gest
Komunikace Realtek RTL811THSH GbE; Realtek RTL8111FPH GbE ™; Intel® XMM™ 7560 LTE Advanced Pro Cat 16
Kamera infradervend kamera (vybrané modely); 720p HD kamera s dogasnym potlaovéanim sumu (vybrané modely) 16
Software HP Connection Optimizer; HP Hotkey SupportHP Easy Shell; HP ThinUpdate; HP Easy Update333334
Povoleni/zakazani portd USB (v systému BIOS); Heslo po zapnuti poéitace (v systému BIOS); Heslo pro nastaveni (v systému BIOS);
Sprava zabezpedéeni Podpora visacich a lankovych zamkd na Sasi; HP Secure Erase; Aktualizace systému BIOS pres sit; HP BIOSphere Gen6; HP Sure
Start Gen7; HP Tamper Lock; HP DriveLock a Automatic DriveLock
CGtedka otiskd prsti Snimag otiskd prstd (vybrané modely)
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Funkce spravy HP Cloud Endpoint Manager; HP Write Filter; HP BIOS Configuration Utility; HP Device Manqger22
Protokol Citrix® ICA; Microsoft RFX/RDP; VMware Horizon® View™ dostupny prostiednictvim RDP/PColP a Blast Extreme (protokoly zavisi na
Y nainstalovanych operacnich systémech); dopinék Azure Virtual Desktop; Microsoft 365
Napéieni 65W externi napdjeci adaptér HP Smart AC; 45W externi napdjeci adaptér HP Smart AC; 45W externi napdjeci adaptér HP Smart AC
paj USB Type-C® 65W externi napdjeci adaptér HP Smart AC USB Type-C*2°
3&lankova polymerovd HP s dlouhou Zivotnosti (42,756 Wh); 3&lankova polymerovd HP s dlouhou Zivotnosti (51,3 Wh)28;
Typ baterie Lo P A . < ; P
Baterie je interni a nemiZe ji vyménovat uzivatel. Servis v ramci zaruky.
Zivotnost baterie A7 16 hodin a 4 minuty
Rozméry 3219x21,39x199 cm
Hmotnost Zdkladni hmotnost 1,38 kg
Ekoznadky Dostupné konfigurace s registraci EPEAT®S!
Certifikace Energy star Certifikace ENERGY STAR®
Certifikace a soulad . . o . PP Py
s pradplsy CCC; CECP; Oznaceni GS; EMK; IEC 60601-1-2; EN 60601-1-2
Specifikace dopadu na — .35
udrzitelnost Nizky obsah halogenu
ZGruka 3letd (3/3/0) omezenad zaruka zahrnuje 3letou zaruku na dily a praci. Bez oprav u zakaznika. Podminky zaruky se mohou v jednotlivych

zemich lisit. Zaruka podléha uréitym omezenim a vyjimkam.
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Poznamky pod ¢arou

Poznamky pod &arou se zpravami

TVicejadrova technologie byla vyvinuta za G&elem zvySeni vykonu urgitych softwarovych produktd. Vyhody plynouci z pouzivani této technologie nejsou zaruené pro vSechny zdkazniky nebo softwarové aplikace.
Viykon a taktovaci frekvence se lisi v zavislosti na pracovnim zatizeni aplikaci a na konfiguraci hardwaru a softwaru. Ciselné hodnoty produktéi AMD nemusi odpovidat taktu procesoru. Vyzaduie internetové
pripojeni, které neni souc¢dasti doddvky.

2 Je vyzadovdno samostatné zaijisténé pripojeni k internetu.

3 HP Sure Start Gen 7 je k dispozici na vybranych zafizenich HP. Dostupnost je popsdna ve specifikacich produktu.

4Vyuziti &ipu TPM 2.0 je omezené u technologii HP ThinPro / HP Smart Zero. Funk&nost zavisi na pouziti aplikace s podporou zdkaznikd, kterd slouzi k vyhleddni &ipu TPM.

5 Testovani MIL-STD neni ur&eno k prokéazani vhodnosti pro zakézky ministerstva obrany USA nebo pro vojenské pouziti. Vysledky testd nejsou zdrukou dosazeni stejného vykonu pfi stejnych testovacich
podminkdch. Ndhodné poskozeni vyZaduie volitelnou sluzbu HP Care Pack s ochranou pred ndhodnym poskozenim.

6 postupuite podle pokynti vyrobce pro dezinfekci a priruéky HP pro &isténi s testovanymi roztoky HP, které jsou uvedené v brozufe ,Jak istit zafizeni HP*.

7V pripads Glozist: 1 GB = 1 miliarda baijtti. Skute&nd formétovana kapacita je nizsi.

8 Wi-Fi 6 je volitelné prislusenstvi, které vyzaduie konfiguraci pfi zakoupeni. Je vyzadovdn bezdrdtovy pristupovy bod a sluzby internetového pripojeni, které se prodévaii samostatné. Dostupnost vefejnych
bezdratovych pristupovych bodtl je omezend. Rozhrani Wi-Fi 6 (802.11ax) je zpétné kompatibilni s predchozimi specifikacemi 802.11. Wi-Fi 6E neni u tohoto produktu k dispozici.

9 WWAN neni k dispozici pro operaéni systém HP ThinPro. Modul 4G LTE je volitelny, musi byt nakonfigurovany z vyroby a vyZaduije aktivaci a samostatné zakoupeni sluzby. Informuite se u poskytovatele sluzeb
o pokryti a dostupnosti ve své oblasti. Rychlost pFipojeni, odesilani a stahovani zavisi na siti, umisténi, prostredi, stavu sité a dalich faktorech. Standard 4G LTE neni k dispozici u vSech produktd ani ve vSech
oblastech.

10 Operadni systém HP ThinPro 8.0 je k dispozici voliteln& a Ize jej nakonfigurovat pfi ndkupu nebo zakoupit saumostatné. Minimdlni systémové pozadavky jsou uvedeny v datovém listu. Spoleénost HP zaijisti podporu
a dostupné aktualizace az do dubna 2025.

M Integrovany filtr ochrany soukromi HP Sure View je volitelné pFislusenstvi, které vyZzaduje konfiguraci pFi nékupu a Ize jej vyuzivat v orientaci na §irku.

12 pomér aktivni i neaktivni plochy obrazu k aktivni ploge obrazu s rdmedkem. M&feno s vikem kolmo ke stolu.

18 HP Tamper Lock je volitelné pfislusenstvi, které vyzaduije konfiguraci pfi zakoupeni a vytvoreni hesla sprévce pred pouZitim.

14 Gtecka Cipovych karet HP Smart Card je volitelné prisluSenstvi, které vyZaduje konfiguraci pfi zakoupeni.

Specifikace Poznamky pod ¢arou

"Nékteré funkce nejsou k dispozici pro ThinPro / Smart Zero.

2Vicejadrova technologie byla vyvinuta za Géelem zvySeni vykonu uréitych softwgrov{/ch produktd. Ne vaichni zakaznici nebo softwarové aplikace ziskaii diky této technologii vyhodu. Vykon a taktovaci frekvence se
lisi v zavislosti na pracovnim zatizeni aplikaci a konfiguraci hardwaru a softwaru. Cislovani od spoleénosti AMD neni indikatorem taktu procesoru.

3 Rychlost procesoru predstavuije rezim maximdlniho vykonu; v rezimu optimdlniho vyuziti baterie procesory pob&zi na nizsi vykon.

4Viykon frekvence AMD Max Boost se lisi v zavislosti na hardwaru, softwaru a celkové konfiguraci systému.

5Vzhledem k nestandardnimu charakteru nékterych pamétovych modulli jinych vyrobcll doporudujeme pouzit znagkové moduly HP k zajisténi kompatibility. Pokud zkombinujete paméti s riiznymi rychlostmi,
systém pobézi na niz&i pamétovou rychlost.

6 Funguije pouze pfi kapacité Gen3x4 s procesorem AMD Ryzen Barcelo.

7Vyzaduije bezdratovy pristupovy bod a internetové pripojeni, které se prodavaji samostatné. Dostupnost vefejnych bezdratovych pristupovych bodti je omezend. Rozhrani Wi-Fi 6 (80211ax) je zp&tné kompatibilni
s pfedchozimi specifikacemi 802.11.

8 Wi-Fi 6E neniv pFipadé tenkych klientd k dispozici. Zakaznici maiji k dispozici pouze Wi-Fi 6. Wi-Fi 6E vyZaduie pro praci v 6GHz pasmu smérovac Wi-Fi 6E, ktery se prodava samostatné. Dostupnost vefejnych
bezdratovych pristupovych bodt je omezena. Rozhrani Wi-Fi 6E je zpétné kompatibilni s pfedchozimi specifikacemi 80211. K dispozici v zemich, kde je podporovano rozhrani Wi-Fi 6E.

9 Modul WWAN je volitelné pfislusenstvi, které vyZaduije tovarni konfiguraci a samostatnou smlouvu o poskytovéni sluzeb. Informuite se u poskytovatele sluzeb o pokryti a dostupnosti ve své oblasti. Rychlost
pfipojeni bude zaviset na umisténi, prostfedi, podminkach sité a dalsich faktorech. Standard 4G LTE neni k dispozici u viech produkttl ani ve viech oblastech.

10 Funkce WWAN neni k dispozici u operaénich systémd ThinPro OS a Smart Zero Core.

" Pojem ,10/100/1000 nebo ,Gigabit Ethernet” oznaguje kompatibilitu se standardem IEEE 802.3ab pro sit Gigabit Ethernet a neznamend skutednou provozni rychlost 1 Gb/s. Pokud chcete zaijistit vysokorychlostni
prenos, je nutné zaijistit pripojeni k serveru a sitové infrastrukture Gigabit Ethernet.

12 Rozhrani SuperSpeed USB 20 Gb/s neni k dispozici s portem Thunderbolt™ 4.

13 Slot SIM neni bez konfigurace sitd WWAN pfistupny pro uzivatele.

14 Ke sledovéni obrazu ve vysokém rozliseni je tfeba obsah HD.

15 Podsvicend klGvesnice je volitelné prislusenstvi.

'8 |nfragervend kamera je k dispozici pouze v pripadé systému Windows 10 loT.

7 Integrovany filtr ochrany soukromi HP Sure View Reflect je volitelné prislusenstvi, které je tfeba pridat do konfigurace pfi zakoupeni a Ize jej vyuZivat v orientaci na §itku.

18 Skuteény jas bude na dotykové obrazovce nebo displeiji Sure View nizsi.

19 Rozligeni zdvisi na parametrech monitoru a nastaveni jeho rozliseni a hloubky barev.

20 Dotykovy displej neni k dispozici u modelti ThinPro a Smart Zero Core.

21 Zobrazeni v rozligeni HD vyZaduje obsah HD.

22 \/ybrani mobilni tenci klienti HP mt645 jsou na 12mésiéni obdobi vybaveni predinstalovanou aplikaci HP Cloud Endpoint Manager. Toto obdobi se pocita od zaregistrovani zafizeni. CEM podporuije koncové body se
systémem Windows 10 IoT 2016 nebo nov&jsim / ThinPro 7.2 SP8 nebo novéjsim. Na konci 12mésiniho obdobi bude k zaijisténi nepreruseného pristupu ke vaem funkcim vyzadovéna nové licence. Uplné informace
spoleéné s poZadavky konfigurace a seznamem dostupnych funkci najdete v podobé datového listu na adrese https://www8.hp.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=c08045808.

23 Funkce ndstroje HP BIOSphere Gen6 se mohou ligit v zavislosti na platformé a konfiguraci.

24 HP Sure Start Gen7 je k dispozici na vybranych poditadich HP a vyZaduie systém Windows 10 a vy3si.

25 HP Fingerprint Sensor je volitelné prislusenstvi, které vyZzaduie konfiguraci pri zakoupeni.

26 Tiskovy senzor HP Finger neni pro modely ThinPro a Smart Zero Core k dispozici.

27 Tamper Lock je volitelna funkce, kterd vyZaduije konfiguraci pri zakoupent.

28 Skutednd provozni doba baterie (Wh) se miiZe od uvedené kapacity liSit. Kapacita baterie prirozené klesa vlivem Zivotnosti obdlky, Gasu, pouzivani, prostredi, teploty, systémoveé konfigurace, vyuzivanych aplikaci,
funkci, nastaveni spravy napdieni a dalSich faktord.

29 Dostupnost se v jednotlivych zemich mize lisit.

30 zakaznici v USA a Kanadé mohou pouZit tento odkaz s dalsimi informacemi o nasem programu Self Maintainer: https://h20345.www2.hp.com/csnmcmsdocs/marcomm/cpn_cms/SMext1.htm. Zakaznici v Latinské
Americe, EMEA, Asii a Tichomori mohou kontaktovat pfimo obchodni zastupce a vyzadat siinformace o dostupnych moznostech Self Repair programu.

31Vychazi z registrace US EPEAT® podle normy IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Stav EPEAT® se v jednotlivych zemich lisi. Dalsi informace jsou k dispozici na adrese www.epeat.net.

32 Externi napdijeci zdroje, napdieci kabely, ostatni kabely a periferie nemaiji nizky obsah halogend. Servisni dily obdrzené po zakoupeni nemusi mit nizky obsah halogent.

33 pouze systém Windows.

34 Pouze ThinPro.

35 7akaznici budou moci vyuzivat pouze podporu Wi-Fi 6. Wi-Fi 6E neni k dispozici.

36 WWan je k dispozici pouze pro systém Windows loT.

37Vzhledem k nestandardnimu charakteru nékterych pamétovych moduli jinych vyrobct doporucujeme pouzit znackové moduly HP k zaijisténi kompatibility. Pokud zkombinujete paméti s réiznymi rychlostmi,
systém pobézi na nizsi pamétovou rychlost.

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Zde obsaZené informace se mohou ménit bez predchoziho upozornéni. Jeding zaruka k produktiim a sluzbam spole¢nosti HP je uréena zaruénimi podminkami prilozenymi k témto produktiim a sluzbam. Ze
Zadnych zde uvedenych informaci nelze vyvodit existenci dalSich zaruk. Spoleénost HP neni odpovédna za technické nebo redakéni chyby ani za opomenuti vyskytujici se v tomto dokumentu. Intel, Core, XMM a Thunderbolt jsou ochranné znédmky nebo
registrované ochranné znamky spolecnosti Intel Corporation nebo jejich dcefinych spolecnosti v USA a dalSich zemich. AMD, Ryzen a Radeon jsou ochranné zndmky spolecnosti Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je ochranna znamka pfislusného viastnika,
kterou spole¢nost HP Inc. uziva na zakladé licence. USB Type-C* a USB-C® jsou registrované ochranné zndmky spolecnosti USB Implementers Forum. DisplayPort™ a logo DisplayPort™ jsou ochranné znamky ve viastnictvi asociace Video Electronics Standards
Association (VESA®) v USA a dalSich zemich. ENERGY STAR je registrovand ochrannd zndmka americké agentury EPA v USA. Vechny ostatni ochranné znamky jsou majetkem jejich prislusnych viastnikd.
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